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国家集成电路产业投资基金股份有限公司总裁丁文武：

中国IC产业发展需保持战略定力

美国半导体行业协会副总裁Jimmy Goodrich：

集成电路产业需要产业链全球化

华润微电子电子有限公司常务副董事长陈南翔：

在全球供应链寻求新定位

高通公司中国区董事长孟樸：

厂商应重视5G应用面临的挑战

本报记者 刘晶

本报记者 顾鸿儒

本报记者 张心怡

12 月 11 日，华润微电子电子有限
公司常务副董事长陈南翔在首届全球
IC 企业家大会演讲中表示，对于 2018
年，几个数字比较火，第一个是“60”，第
二个是“40”。

2018 年是集成电路发明 60 周年，
经过 60 年发展，集成电路从原来的几
个晶体管，发展到了集成密度高达
1011 的容纳量。陈南翔表示，一路走
来，集成电路产业同仁共同做了三件
事：第一，把芯片特征尺寸做到纳米
级。第二，把金属布线做到多层，把有
源器件层堆起来（3D Flash）。第三，把
有源器件竖起来（FinFet），把集成电路
芯片堆起来（3D）。集成电路60年造就
了一个全球化的产业、全球化的市场、
全球化的创新生态系统、全球化的供应
链以及全球化的人才流动。

2018 年是改革开放 40 周年，也是
华润微电子成立 40 周年。陈南翔表
示，华润微电子在全球共 2700 个供应

商，2015—2018 年华润微电子销售规
模从47.8亿元增长到75.6亿元，年均复
合成长率达 16.5%。2015—2018 年资
产负债率从最高63.7%降低到49.1%。

同样，2018年也是集成电路领域的
趋冷时期，产业将面对新的挑战。陈南
翔表示，华润微电子与产业界将共同面
对新挑战，努力渡过行业的周期性调整，
适应国际新形势与不确定性，寻求在全
球半导体供应链中的新定位。未来华润
微电子也将与产业一起面对困难时期，
并努力迎接产业的成长。陈南翔表示，
集成电路发展正逐渐打开全球化格局，
市场、创新生态、供应体系、人才流等各
方面因素都将对产业产生影响。中国半
导体产业是全球半导体产业的一部分，
中国半导体市场也是全球半导体市场
的一部分。华润微电子不会改变方向
与放弃努力，积极参与国际市场的竞
争，寻求国际合作与战略合作伙伴，参
与全球化的资源配置。

12月11日，美国半导体行业协
会副总裁Jimmy Goodrich在“首届
全球IC企业家大会暨第十六届中国
国际半导体博览会（IC China2018）”
演讲中表示，发展集成电路产业，需
要推动产业链全球化发展。

Jimmy Goodrich 表示，随着集
成电路产业的振兴，如何扩张产业
链成为了“建立全球半导体产业供
应链、价值链”面临的重大挑战。对
于中国、美国、日本和欧洲来说，想
要在集成电路领域获得成功，这是
很重要的一点。美国半导体协会十
分重视产业链的全球化发展。40
年前，美国半导体行业协会创始人
聚在一起，是因为意识到单枪匹马
难以推动半导体行业发展，携手合
作成为最好的选择。

Jimmy Goodrich表示，经过40
年的不断成长，美国半导体行业协会
树立了多个里程碑。1980年，美国半
导体行业协会建立了半导体领域内
第一个合作研究平台。在这个平台
上，美国半导体行业协会不仅专注
于半导体的研究，还会进行一些信息
合作，为企业争取优惠政策。但是对

于全球企业来说，仍需要建立一
个全球半导体委员会，让整个行
业进行对话，共同探索如何推动
产业发展，探索新技术与新动能。

Jimmy Goodrich 介绍，半导
体器件是非终端产品，没有石油、

航空、汽车等领域火热。但是在
石油之后，半导体成为了美国最
大的出口行业之一。美国制造业
遍布21个州，规模呈现稳定增长
趋势，销售额占全球的1/2，这为
半导体产业带来很大的助力，美

国半导体公司将收益的1/5投入研
发，期待在技术上面得到创新。

Jimmy Goodrich 认为，半导体
行业有很大的发展潜力。摩尔定律
以及后摩尔定律为行业带来种种机
遇，这些机遇带来更多的应用。未
来依旧能够看到创造新机遇的契
机，这是行业成功的关键，也是产业
链全球化的必然结果。半导体行业
是一个全球性行业，不论是研发、设
计、制造，还是测试、封装，分销等，
都不是单一的国家或者地区能够完
成的，不论是企业还是国家，都需要
将集成电路产业发展为一个全球化
产业。例如美国半导体行业协会成
员涉及的领域各有不同，包括设计、
生产等多个方面，最终产品的形成
可能需要周转5个国家。在全球各
个地方，半导体产品链都在不断地
协同运作，形成了全球化的生态系
统。因此，任何企业想要获得成功，
首先要做的，就是完成国际化变
革。对于美国来说，中国市场至关
重要，美国企业 660 亿美元的销售
额，三分之一都是来自于中国市
场。中国的优质人才以及优惠政策
也能够帮助到美国企业，共同推进
行业达到新高度。

12月11日，高通公司中国区董
事长孟樸在“首届全球IC企业家大
会暨第十六届中国国际半导体博览
会（IC China2018）”演讲中表示，
4G 改变了生活，5G 将改变社会。
5G传输的超级带宽，加上短时延和
支持海量连接的物联网装置，将为
社会生活带来全新体验，贡献社会
的经济价值。

除了移动终端和AR、VR等新
的应用体验，5G还将惠及汽车、制
造业等工业应用。中国已经是全球
最大的汽车市场，而汽车有两个并
行的产业革命，一个是清洁能源，一
个是自动驾驶或辅助驾驶，这不仅
为半导体行业带来诸多机会，也对
用户的生命安全乃至社会效率的提
升产生积极贡献。同时，5G的短时
延和高可靠性为制造业的升级换代
提供机遇，目前爱立信已经在基站
生产工厂通过5G传输指导机器人
生产。中国的工厂生产在全世界有
着大量产品，5G技术的普及商用，
将对中国的制造产业和半导体产业
产生助益。

高通在 5G 领域有着丰富的
研发和实践经验。2016 年推出
了 5G 新空口原形机，2017 年推
出全球第一款 X50 5G 的新空
口调制解调器，今年发布了全球

第一款支持5G的骁龙平台。
在 2017 年巴塞罗那全球移

动大会上，高通联合世界主流运
营商，共同发布5G加速计划，将
产 业 判 断 的 5G 实 施 时 间 ，从

2020提前2019年。孟樸指出，目前
看来这个目标已经实现，希望5G能
推动中国的终端厂家走得更高、更
远、更广。

在中国移动全球合作伙伴大会
上，中国厂家展示了基于骁龙系列产
品的5G样机。孟樸指出，5G样机和
已经普及的4G手机大小基本相同，
在应用体验上不会给用户带来不适
应的感觉，这也说明了5G市场成熟
度较高，产业准备度相对充分。

但是，5G也面临着技术上的困
难。孟樸指出，4G系统从早期的16
个频段，通过载波聚合发展到一千
多个不同的射频排列组合。而5G
终端的射频系统非常复杂，涉及高
频段的毫米波，还有各个国家地区
在低频段、中频段不同的频率发放，
再加上和4G的后项兼容及载波聚
合，排列组合要超过 1 万种。孟樸
希望各家厂商重视射频，重视5G应
用面临的挑战。

孟樸表示，过去30年半导体行
业齐心协力，利用无线技术实现了
人与人的连接，希望今后 30 年，半
导体行业通过人工智能等新兴技
术，实现世界万物的智能连接。

12 月 11 日，国家集成电路产
业投资基金股份有限公司总裁丁
文武在“首届全球 IC 企业家大会
暨第十六届中国国际半导体博览
会（IC China2018）”作主旨演讲时
表示，中国集成电路产业发展需要
保持战略定力。

丁文武说，我国半导体产业发
展经历 5 个阶段，第一阶段从 1956
年到 1964 年，是分立器材发展阶
段；第二阶段从1965年到1980年，
是 IC 初始发展阶段；第三阶段从
1981 年到 1996 年，是 IC 集中引进
阶段；第四阶段从 1997 年到 2013
年，是IC集中发展阶段；第五阶段
从 2014 年开始，国务院发布了《国
家集成电路产业发展推进纲要》，标
志着我国集成电路产业进入了 IC
发展的新阶段。

通过历史不难看到，中国集成
电路开始并不晚，美国1958年研制
出世界首个集成电路，我国于1965
年自主制造出第一块集成电路；美
国集成度由小规模到大规模用时8
年，中国在封闭条件下花了 7 年时

间，到1972年也实现了大规模。
“以铜为镜，可以正衣冠；

以古为镜，可以知兴替；以人为
镜，可以知得失。”丁文武说。
通过集成电路发展历史，他有几

个思考：一是产业发展需要保持
战略定力，由于历史种种原因，
中国在芯片发展道路中并没有紧
紧抓住当时的历史机遇，失去了
像早期日本、韩国和我国台湾地

区适时发展 IC 产业的大好时机，
导致发展缓慢。

二是政策和投入要有连续性。
持续加大集成电路产业投资和研发
投入力度，保持政策延续性，补短
板、调结构，推动我国集成电路产业
跨越式发展。

三是要统筹资源，发挥各方力
量。主体集中、区域集聚，避免资源
分散和低水平同质化重复，产业链
上下游联动协同，产业资本与研发
投入联动，坚持开放合作，利用一切
可以利用的力量。

四是要尊重和保护知识产权。
未来在复杂严峻的国际形势下，产
业发展可能要面临更多挑战。随着
国内产业的发展，国际诉讼和知识
产权纠纷可能越来越多。国内企业
一方面要尊重知识产权，同时也要
保护知识产权。

五是要发展产业，人才是关
键。中国集成电路产业同国情一
样，仍处于发展的初级阶段，需要大
量人才，机遇很多、舞台很大，但要
走的路也很长。“人才”们要做好与
中国集成电路产业“同甘苦、共患
难”的准备。

IC发展正逐渐打开全球化格局，市场、创新生态、供
应体系、人才流等各方面因素都将对产业产生影响。“

”

国际半导体产业协会总裁兼首席执行官Ajit Manocha：

AI与IC结合将更多更广
本报记者 张心怡

12月11日，SEMI总裁兼首席执行
官Ajit Manocha在首届全球IC企业家
大会演讲中表示，半导体行业正处在
一个激动人心的阶段。目前，半导体
市场处在增速发展阶段，未来十年有
望从2020年的5000亿美元增长到将近
1万亿美元规模，保持强劲增长势头。

Ajit Manocha认为，人工智能技术
意味着半导体行业的重生，半导体与
AI 技术的结合将更加广泛、更加多
样。曾经，芯片支持了数据中心的发
展，而数据中心为脸书、阿里巴巴等社
交媒体和电商平台的发展提供了技术
基础，推动了数字经济的发展和业务
模式的转变。如今，AI 技术产生巨量
数据，每18个月数量总量翻一番，数据
正在成为新的“石油”，推动各行各业
的大幅转型。他相信，AI 能够推动第
四次工业革命的快速发展，甚至在 50
年内推动第五次工业革命的到来。

AI与IoT技术的融合发展，将带来

全新的概念和应用。Ajit Manocha 指
出，5 年之前，人们还对物联网的前景
抱有疑虑，如今IoT已经开始让万物互
联，各种各样的设备互联将推动半导
体行业的爆发式增长。同样，智能交
通、清洁能源、电动汽车对社会来说是
显著的利好，将有效降低污染，。

Ajit Manocha指出，人工智能需要
更多的硅片、计算和内存，会为半导体
行业带来新的增长。同样，半导体将成
为 AI 的关键支柱，推动 AI 繁荣和增
长。如果将AI与智能设备、技术统一起
来，可以实现智能城市、智能行业、智能
的人、智能世界，甚至可以超越智能。

他表示，连接、协作、创新、成长和
繁荣是SEMI的口号。SEMI将致力于
促进半导体行业在新时代的增长。中
国处在经济增长时期，中国需要全球市
场，全球市场也需要中国。中国目前拥
有94个SEMI会员，仅次于美国，明年中
国的SEMI会员数量会超过其他区域。

本报记者 顾鸿儒

中国IC业仍处于发展的初级阶段，需要大
量人才，机遇很多、舞台很大，但要走的路也很长。“

”人工智能技术意味着半导体行业的重生，半导体与
AI技术的结合将更加广泛、更加多样。“

”

如何扩张产业链成为“建立全球半导体产
业供应链、价值链”面临的重大挑战。“

”

除了移动终端和AR、VR等新的应用体
验，5G还将惠及汽车、制造业等工业应用。“

”
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